
 Welkom bij O-leading

O-Leading streeft ernaar uw one-stop oplossingspartner te zijn in de supply chain van EMS, inclusief
PCB-ontwerp, PCB-fabricage en PCB-assemblage (PCBA) .We bieden enkele van de meest geavanceerde
PCB-technologie, waaronder HDI-PCB's, meerlaagse PCB's, Rigid-Flexible PCB's .We kunnen
ondersteunen van snel draaien prototype tot medium & massaproductie. 

Over het algemeen zijn onze wereldwijde klanten erg onder de indruk van onze diensten: snelle respons,
concurrerende prijs en kwaliteitsverbintenis. Het bieden van meer waardevolle technische service en
algehele oplossing is de weg die O-leidend is. 

Kijkend naar de toekomst, zal O-leading zich zoals altijd concentreren op de innovatie en ontwikkeling
van technologie voor de fabricage van elektronica, en zich blijven inspannen voor de one-stop service van
PCB en PCBA om eersteklas services te bieden en meer waarde te creëren voor onze klanten.

KLIK DEZE VOOR MEER INFORMATIE ：Fabrikant van PCB-assemblage China

 Productomschrijving

https://www.o-leading.com/nl/products/Screen-Printing-Bending-Ink-wholesales-PCB-Assembly-manufacturer.html










Volledige Turnkey PCB-assemblage

Ons team

https://www.o-leading.com/nl/products/Consigned-PCB-Assembly-factory-Full-Turnkey-PCB-Assembly-Components-Sourcing-company-china.html






Certificeringen







 Process Capability
  PCB-productiemogelijkheden   SMT-productiemogelijkheden

Layer Count  1 Laag-32 Laag
PCB-materiaal                FR-4, CEM-1, CEM-3, op aluminium gebaseerde plaat

Afgewerkte koperdikte  1 / 3oz-12oz

Min lijnbreedte / afstand
intern

 3.0mil / 3.0mil Max PCB-grootte        510x460mm                           

Min Lijnbreedte / afstand
extern

 4,0 mil / 4,0 mil Min PCB-grootte  50x50mm

Max. Beeldverhouding
                      

 10: 1 PCB-dikte     0,5 mm - 4,5 mm

Plaatdikte  0,2 mm - 5,0 mm Plaatdikte  0,5-4 mm

Max. Paneelgrootte (inch)  635 * 1500 mm Min Components-grootte   0201

Minimale grootte boorgat  4mil 
  
Standaard chipformaat
component     

 0603 en groter

PIated Gattolerantie    +/- 3mil Component max hoogte  15mm                                  

BIind / Buried Vias (AII-typen)  JA Min. Loodhoogte  0,3 mm

Via opvulling (geleidend, niet-
geleidend)

 JA                                Min BGA-balhoogte  0,4 mm

Basis materiaal FR-4, FR-4high Tg. Halogeenvrij materiaal, Rogers, aluminium
voet,Polyimide, zwaar koper

Plaatsingsprecisie  +/- 0,03 mm
Oppervlakteafwerkingen HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, lmmersion zilver,lmmersion Tin,

Gold fingers, Carbon inkt

Verpakking en levering



 FAQ

1. Hoe zorgt O-Leading voor kwaliteit?
Onze hoge kwaliteitsstandaard wordt bereikt met het volgende.
1.1 Het proces wordt strikt gecontroleerd volgens de ISO 9001: 2008-normen.
1.2 Uitgebreid gebruik van software bij het managen van het productieproces
1.3 State-of-art testapparatuur en gereedschappen. Bijv. Flying Probe, X-ray Inspection, AOI (Automated
Optical Inspector) en ICT (in-circuit testen).
1.4 Toegewijd team voor kwaliteitsborging met analyseproces voor mislukte gevallen
1.5 Continue opleiding en opleiding van personeel

2. Hoe houdt O-Leading uw prijs concurrerend?
In de afgelopen tien jaar waren de prijzen van veel grondstoffen (bijv. Koper, chemicaliën) verdubbeld,
verdrievoudigd of verviervoudigd; RMB in Chinese valuta was met 31% gestegen ten opzichte van de
Amerikaanse dollar; En onze arbeidskosten stegen ook aanzienlijk.
O-Leading heeft onze prijzen echter stabiel gehouden. Dit is volledig onze eigendom van onze innovaties
in het verminderen van kosten, het vermijden van verspilling en het verbeteren van de efficiëntie. Onze
prijzen zijn zeer concurrerend in de branche op hetzelfde kwaliteitsniveau.
Wij geloven in een win-win-samenwerking met onze klanten. Ons partnerschap zal voor beide partijen
voordelig zijn als we u een lage prijs en kwaliteit kunnen bieden.



3. Welke soorten boards kan O-Leading verwerken?
Gebruikelijke FR4, high-TG en halogeenvrije boards, Rogers, Arlon, Telfon, aluminium / koper-
gebaseerde boards, PI, etc.

4. Welke gegevens zijn nodig voor de productie van PCB's en PCBA's?
4.1 Stuklijst (stuklijst) met referentie-aanduidingen: componentbeschrijving, naam van de fabrikant en
onderdeelnummer.
4.2 PCB Gerber-bestanden.
4.3 PCB-fabricagetekening en PCBA-montagetekening.
4.4 Testprocedures.
4.5 Eventuele mechanische beperkingen zoals montagehoogte-eisen.

5. Wat is de typische processtroom voor meerlagige PCB's?
Materiaal snijden → Innerlijke droge film → Inner etsen → Inner AOI → Multi-bond → Layer stack up
Pressing → Drilling → PTH → Panel Plating → Outer Dry Film → Pattern Plating → Outer etching → Outer
AOI → Solder Mask → Component Mark → Surface finish → Routing → E / T → Visuele inspectie.

6. Wat is de belangrijkste uitrusting voor HDI-productie?
De belangrijkste lijst met apparatuur is als volgt: laserboormachine, persmachine, VCP-lijn, automatische
belichtingsmachine, LDI en etc.
De apparatuur die we hebben is de beste in de branche, laserboormachines zijn van Mitsubishi en
Hitachi, LDI-machines zijn van Screen (Japan), automatische belichtingsmachines zijn ook van Hitachi, ze
zorgen er allemaal voor dat we aan de technische eisen van de klant kunnen voldoen.

7. Hoeveel soorten oppervlakteafwerking kan O-lood doen?
O-the leader heeft de volledige serie oppervlakteafwerking, zoals: ENIG, OSP, LF-HASL, gold plating
(zacht / hard), immersion silver, Tin, silver plating, immersion tin plating, carbon ink en etc. .. OSP,
ENIG, OSP + ENIG die vaak worden gebruikt op de HDI, we raden meestal aan om een ​​client of OSP OSP
+ ENIG te gebruiken als de BGA PAD-grootte kleiner is dan 0,3 mm.

8. Wat zijn uw mogelijkheden voor FPC? Kan O-Leading ook SMT-service bieden?
O-Leading kan FPC fabriceren van enkellaags tot 8-laags, het werkpaneel kan zo groot zijn als 2000 mm *
240 mm, zie de details op de pagina "Flex Capability"
We bieden ook SMT one-stop service aan de klant.

9. Wat zijn de belangrijkste factoren die de prijs van PCB's beïnvloeden?
Materiaal;
Oppervlakteafwerking;
Technologische moeilijkheid;
Verschillende kwaliteitscriteria;
PCB-kenmerken;
Betaalvoorwaarden;
Verschillende productielanden.

10. Wat is de definitie van PCB, PWB en FPC en wat is het verschil?
PCB is een afkorting voor Printed Circuit Board;
PWB is de afkorting van Printed Wire Board, dezelfde betekenis als Printed Circuit Board;
FPC staat voor Flexible Printed Board.

11. Met welke factoren moet rekening worden gehouden bij de keuze van het materiaal voor
een printplaat?
Onderstaande factoren moeten in overweging worden genomen wanneer we het materiaal voor PCB
kiezen:



De Tg-waarde van het materiaal moet hoger zijn dan de bedrijfstemperatuur;
Laag CTE-materiaal heeft goede thermische stabiliteit;
Goede thermische weerstand: normaal gesproken zijn PCB's nodig om 250 ℃ te weerstaan ​​gedurende
minimaal 50 seconden.
Goede vlakheid; Gezien de elektrische eigenschappen wordt materiaal met een laag verlies / hoge
permittiviteit gebruikt op hoogfrequente PCB; Polyimide glasvezelsubstraat gebruikt voor flexibele PCB;
Metalen kern wordt gebruikt wanneer het product een strikte eis van warmteafvoer heeft.

12. Wat zijn de voordelen van de rIgid-flex PCB van O-leading?
De rigid-flex PCB van O-leading heeft de karakters van zowel FPC als PCB, dus het kan in sommige
speciale producten worden gebruikt. Het ene deel is flexibel en het andere deel stijf, het kan helpen de
binnenruimte van het product te besparen, het productvolume te verminderen en de prestaties te
verbeteren.

13. Hoe maak je de impedantieberekening?
Het impedantiecontrolesysteem wordt uitgevoerd met behulp van enkele testcoupons, de SI6000 soft en
de CITS 500s-apparatuur van POLAR INSTRUMENTS.
De apparatuur meet de impedantie op een representatieve coupon voor de spoorconfiguratie waarvan de
klant ons een bepaalde waarde en tolerantie heeft gegeven.


